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Abstract (de)
Ein Kontaktpinstecker (100; 101) weist ein Gehause (110, 130) und eine Mehrzahl von Kontaktpins (140) auf, welche an dem Geh&use (110, 130)
so ausgebildet und angeordnet sind, dass sie zum Kontaktieren und Verléten mit einer Leiterplatte von dem Gehéause (110, 130) abstehen. Dabei
sind die Kontaktpins (140) so ausgebildet, dass der Kontaktpinstecker (100; 101) mittels Oberflachenmontage und/oder mittels Through-Hole-
Reflow-Technologie an der Leiterplatte befestigbar ist. Das Geh&use (110, 130) ist zumindest teilweise aus Flussigkristallpolymer und/oder aus
semi-aromatischen Polyamiden ausgebildet.
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